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DAGITIM YERLERINE

llgi  :a) Millt Egitim Bakanligi Olgme ve Degerlendirme Yonetmeligi.
b) MillT Egitim Bakanhgi Yazili ve Uygulamali Sinavlar Y&nergesi.

Millt Egitim Bakanhgi Olgme ve Degerlendirme Yonetmeligi 9 Eylil 2023 tarihli ve 32304
sayill Resmi Gazete'de yayimlanarak yurdrluge girmistir. Bu cercevede Bakanligimiza bagli resmi ve
6zel orgln egitim kurumlarinda uygulanacak sinavlara iliskin usul ve esaslari dizenleyen llgi (b)'de

kayith "Milli E§itim Bakanhi§i Yazih ve Uygulamali Sinavlar Yonergesi" 11 Ekim 2023 tarihinde
yayimlanmistir.

Ilgi (a) Yonetmeligin 5 nci maddesinin 1 inci fikrasi (g) bendinde,

"Okullarda sinavlar;

1) 1. dénem 1. sinavlar: Ekim ayi son haftasi—-Kasim ay! ilk haftasi,

2) 1. dénem 2. sinavlar: Aralik ay1 son haftasi—Ocak ayi ilk haftasi,

3) 2. donem 1. sinavlar: Mart ayi son haftasi—-Nisan ayi ilk haftasi,

4) 2. dénem 2. sinavlar: Mayis ayi son haftasi-Haziran ayi ilk haftas,

arahginda yapilir." ifadesi yer almaktadir.

Bu kapsamda 2023-2024 egitim 6gretim yili;

1. dénem 1. sinavlar: 23 Ekim-03 Kasim 2023 tarihleri arasinda,

1. dénem 2. sinavlar: 25 Aralik 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasinda yapilacaktir.

Sinavlarla ilgili tim is ve islemlerin ilgi (a) Yonetmelik ve ilgi (b) Yonerge kapsaminda
yuratiilmesi hususlarinda bilgilerini ve geregini arz/rica ederim.
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Dagitim:

Geregi: Bilgi:
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Bu belge guvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Adres :

Belge Dogrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi igin: Sefik GOL

Unvan : Sef

internet Adresi: Faks:

Telefon No : 0(312) 413 32 18
E-Posta:
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu evrak guivenli elektronik imza ile imzalanmstir. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 18ff-c551-3379-8c01-0d3e koduile teyit edilebilir.




